
波峰焊接工艺

波峰焊接工艺是PCB产 品的传统处理方式。联捷电气提供了各种类型和各种焊针间距的PCB产 品，PA材料的
塑件外壳能耐受波峰焊接的高温。

回流式焊接工艺是针对表面贴装组件的标准处理方式。回流式焊接产品可以在相同的回流焊接过
程中同S MD器件一起插入并进行焊接。无需分别进行焊接，从而降低了费用。

回流式焊接工艺

P res s - in即指针与PCB的 直接连接，而无需额外的焊接过程。专门设计的P res s - in针确
保了较小的压入力和高紧固力，而弹性的压入区又为与PCB板 的连接处提供了保护。

P res s In技术 免焊接的连接方式

导线的构造和尺寸

电流负荷能力

印刷线路板接线端子及接插件的电流负荷能力取决于多个技术

参数。除结构外，还包括以下几个方面：

    — 所用材料（金属和绝缘材料）

    — 并排相邻的位数

    — 导线连接点的处理

    — 导线截面积

    — 印刷电路板上元器件的布置

    — 环境温度

电流负荷能力这一参数指的是在正常情况下，相

邻的5位同时有电流流过时，既不会因发热对元

件造成损害，也不会影响元件的功能。有关环境

温度的影响可参照各个产品的温度曲线。
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